
ＮＡＩＳＴ ＪＯＢ ＦＡＩＲ 2019

学内合同企業説明会開催

ＮＡＩＳＴ 積極採用企業のみ参加

3/4(月)5（火）6（水） 7（木）
場所：ミレニアムホール 受付：１２：００ 開催時間：１２：３０～１７：００

■主催：奈良先端科学技術大学院大学 キャリア支援室 ■運営：㈱シンクロン

入退場自由
服装自由
途中参加OK

本田技研工業、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴコミュニケーションズグループ
リコー、セイコーエプソン、ダイキン工業、ウシオ電機

住友大阪セメント、大日本印刷、凸版印刷、太陽誘電、ＮＴＮ
三栄源エフ・エフ・アイ、 JCRファーマ、ディーエイチシー、理研ビタミン

いい生活、デンソーテクノ、デンソーテン、パーソルAVCテクノロジー
FIXER、フジクラ、フューチャーアーキテクト、ミヨシ油脂

三菱電機、コニカミノルタ、 SCREENホールディングス、マツダ、ヤマハ発動機
ニチコン、日本電産、日本無線、日立化成、日野自動車、住友ゴム工業
住友金属鉱山、 TOYO TIRE、日亜化学工業、アルプス電気、豊田通商

タマノイ酢、トーアエイヨー、アドソル日進、栄研化学、NSC、雪印メグミルク
京セラドキュメントソリューションズ、ワークスアプリケーションズ

パナソニック、グローリー、東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ、資生堂、住友電気工業、積水化学工業
日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、大日本塗料、三菱自動車工業、全薬工業､三ツ星ベルト
ﾏｲｸﾛﾝ ﾒﾓﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ、日本エア・リキード、ソニーLSIデザイン、月島食品工業、

デンソーウェーブ、巴川製紙所、日本ピュアフード、ニデック、日立国際電気、
日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ･ｸﾘｴｲﾄ、三菱ｽﾍﾟｰｽ･ｿﾌﾄｳｴｱ、ﾒﾃﾞｨｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ､富士ﾌｲﾙﾑｿﾌﾄｳｴｱ

ソニー、シャープ、京セラ、ローム、マクセル、エイツーヘルスケア、
カーリットホールディングス、日本特殊陶業、矢崎総業、横浜ゴム、ホシデン、

ホーユー、興和、日本農薬、日進化学、サンプラスチックス、
住友重機械工業、大和総研、TIS、DOWAホールディングス、トヨタ紡織

日世、ニフティ、三谷産業

3月4日

3月5日

3月6日

3月7日


